FEIN

Esponja em formato de
wafer

Esponja de polimento extremamente fina e macia para
remocao de hologramas em pinturas escuras. @ 150 mm

N.° pedido: 6 3723029010

Adaptavel para as seguintes maquinas

> Kit WPO 10-25 E > Kit WPO 14-15 E
> WPO 14-25 E > WPO 14-15E
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https://fein.com/pt_br/maquinas/lixar-e-polir/aco-inoxidavel/polidoras-angulares/kit-wpo-10-25-e-72216351010/
https://fein.com/pt_br/maquinas/lixar-e-polir/aco-inoxidavel/polidoras-angulares/wpo-14-25-e-72214951010/
https://fein.com/pt_br/maquinas/lixar-e-polir/aco-inoxidavel/polidoras-angulares/kit-wpo-14-15-e-72214851010/
https://fein.com/pt_br/maquinas/lixar-e-polir/aco-inoxidavel/polidoras-angulares/wpo-14-15-e-72214800230/

